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	參加會議經過：
    非常榮幸有機會能參與這次由Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)及Higher Education Forum (HEF)所主辦的國際會議International Congress on Engineering and Information(ICEAI 2019)，並且是以投稿者的身分讓我參加這次的國際研討會，本次會議時間為 5 月 7 號至 5 月 9 號，為期 3 天的國際研討會議，在日本的大阪，也就是本次會議的舉辦地點。

    第一天(5月7號) 抵達後，首先至註冊櫃台領取相關資料以及名牌，並同時勘查會議環境，發現主辦在會議環境的佈局上很用心，無論在動線或會議時程安排上都無微不至，甚至在會場劃出部份區域為休息區以及還有提供參加者們解饞的小點心和茶水咖啡，令參加者不只能在疲乏或是飢餓時解饞，也可以和在會場遇上聊得愉快的其他參加者邊吃邊交流更顯親切，令人能體會到主辦除了會議環境外對於參加者們的感受也十分重視的貼心。

    在會議第二天(5月8號)以及第三天(5月9號)參加會議中各Session所舉辦之演講及Post成果報告展示，除了自身研究相關領域外，也有各式各樣的主題Session，不只認知到了學海無涯，不同的領域也有很多不同的學者們在一同努力著、開創著未來，也體會到了對於整個科技領域自己的渺小以及不足，對於未來的方向還有許多能夠精進的地方，也要多多補充自己對於其他非自己研究領域的見聞充實自己。而學生也在5月8日9:20 - 10:10展示了主題為Computer Science/Information Engineering/Electrical Engineering的成果報告展示，在指定的時間貼上海報並在會場內與其他學者分享以及討論研究成果。在閒暇之餘也看看其他參加者們展示的海報，增加一些其他科技領域的見聞。展示與討論的時間大約為50分鐘。而中午則參加主辦的午餐宴會，與主辦及師長一同用餐。並在第三天會議結束時，不單是意指這次會議圓滿落幕，也表示自己也能從中帶著滿滿的收穫回家。
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